
(붙임)

사 진 자 료

위치 처리 전 처리 후

전면

후면

괘 터짐 부위 
보수

뒷면 접착제 
제거

뒷면 접착제 
제거 현미경 

관찰

< 처리 전후 비교 사진 >



미세 가습을 통한 유물 해체 작업

 

기존 접착제 제거

겔 클리닝을 통한 습식 세척

 

괘 터짐 부위 보수

< 처리 과정 사진 >


